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	EE-SX461-P11
	光电 IC 输出型微型光电传感器

	外形尺寸
	内部回路
	特征
	绝对最大额定值 (Ta = 25)
	电气及光学特性 (Ta = 25, Vcc = 5V±10%)

	额定值・特性曲线
	推荐安装尺寸和装拆方法
	可安装于厚度为 0.8 ～1.6mm 的线路板。
	请按照安装孔加工图的尺寸进行加工。
	插入力约为 3～5kg。请勿一次插入， 要先插入至两个安装孔的中间位置， 然后加力，可轻松安装。
	可从上下两面拆卸（下面为拆卸范例 之一）。
	用开槽螺丝刀等抵住用于拆卸的扣 钩，将上部抬起。
	如下图所示安装，用手指等捏住钩 身，并向上推起。
	安装孔最好用压床加工。此外，若从 压床加工有凹凸的侧面安装、或安装 至线切割加工的安装板时，需要较大 的插入力，插入较为困难。（插入力 可能需要 5～6kg）。
	若安装至压床加工的安装板，且安装 板凹凸较大时，锁定结构可能无法完 全发挥作用。此时，请按下图所示， 用手指等按压安装钩体，确认是否完 全锁定。


